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Uberspannungsschutz

TDK bietet extrem kompakte TVS-Dioden fur den
kompletten ESD-Schutz von USB-C

17. Mai 2023

Die TDK Corporation prasentiert neue Serien an extrem kompakten TVS-Dioden, die mit ihren Parametern auf die
verschiedenen Ports des USB-C-Ports wie auch anderer Highspeed-Schnittstellen abgestimmt sind. Speziell fir
die Hochgeschwindigkeits-Ports (Tx / Rx) von USB-C, die bei USB4 Version 1 mit bis zu 40 Gbit/s betrieben
werden, sind TVS-Dioden mit sehr geringen parasitaren Kapazitatswerten und niedriger Klemmspannung
erforderlich. Hierflr eignen sich die Typen B74111U0033M060 und B74121U0033M060 mit sehr geringen
Kapazitatswerten von 0,48 pF beziehungsweise 0,65 pF bei 1 MHz, wodurch die Signalintegritat nicht
beeintrachtigt wird. Die Klemmspannungen betragen nur 3,8 V oder 3,9 V bei einem Itp von 8 A. Ausgelegt sind
die Schutzbauelemente fir ESD-Entladespannungen von bis zu 15 kV. Diese TVS-Dioden werden in den extrem
kompakten Gehauseformen WLCSP 01005 und WLCSP 0201 gefertigt und sind mit Bauhéhen von 100 pym bzw.
150 pym aulerst flach. Damit kdnnen die TVS-Dioden auch in USB-C-SIP-Module integriert werden.

Fir den konventionellen USB2.0 Datenbus von USB-C (D+ / D-) eignen sich die neuen Typen
B74111U0055M060 und B74121U0055M060 mit maximalen DC-Spannungen bis zu 5,5 V. lhre
Klemmspannungen betragen 3,9 V und 4,0 V bei einem It.p von 8 A. Auch sie sind fur eine hohe ESD-
Entladespannung von bis zu 15 kV ausgelegt. Die Gehausebauformen und Bauhéhen entsprechen den bereits
beschriebenen Typen.

Uber die Power-Leitungen Veus (CC / SBU) kénnen Leistungen von maximal 100 W bei Spannungen von bis zu
20 V und Strémen von 5 A Ubertragen werden. Auch hier ist ein sicherer ESD-Schutz unerlasslich. TDK bietet
daflr die beiden neuen Typen B74121G0160M060 mit einer maximalen Arbeitsspannung von 16 V und
B74121G0200M060 mit einem Wert von 20 V und Klemmspannungen von 23 V beziehungsweise 27 V bei einem
ItLe von 8 A. Sie weisen Kapazitatswerte von 6 pF bzw. 5 pF mit hoher Linearitat auf und sind fir ESD-
Kontaktentladespannungen von 15 kV ausgelegt. Auch sie sind in der kompakten Bauform WLCSP 0201 bei
einer Bauhdhe von 150 um ausgefiihrt.

In Summe sind zum kompletten ESD-Schutz von USB-C auf Grund der unterschiedlichen Anforderungen bis zu
drei unterschiedliche Typen von TVS-Dioden erforderlich. Neben USB-C kdénnen die ESD-Schutzbauelemente
auch fur andere Highspeed-Schnittstellen wie Thunderbolt, HDMI, Display Port, FireWire, DVI, S-ATA oder
SWP/NFC eingesetzt werden. Typische Endgerate sind Smartphones, Tablets, Notebooks, Wearables oder
Netzwerk-Komponenten

Hauptanwendungsgebiete

e Highspeed-Schnittstellen wie USB-C, Thunderbolt, HDMI, Display Port, FireWire, DVI, S-ATA oder SWP/NFC
e Smartphones, Tablets, Notebooks, Wearables oder Netzwerk-Komponenten

Haupteigenschaften und -vorteile

¢ Geringe Klemmspannungen z.B. 3,8 V bei It.p von 8 A

e Kapazitatswerte von minimal 0,48 pF

e Kompakte Gehauseformen von WLCSP 01005 und WLCSP 0201

o AuRerst flache Bauhéhen von 100 ym oder 150 ym

¢ Hohe Robustheit gegeniiber ESD-Kontaktentladespannungen von 15 kV
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Uber die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit fiUhrender Anbieter elektronischer Lésungen fiir eine
smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen férdert TDK unter der Devise
»Attracting Tomorrow* an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das
Unternehmen wurde 1935 gegriindet, um Ferrite zu vermarkten, die fiir die Herstellung von elektronischen und
magnetischen Produkten Schliisselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment
von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren bis zu
magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst auflerdem
Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren.
AuRerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetkdpfe und mehr. Diese Produkte
werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK
konzentriert sich auf anspruchsvolle Markte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-
Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfiigt Gber Entwicklungs-
und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Siidamerika. Im
Geschaftsjahr 2023 erzielte TDK einen Umsatz von 16,1 Milliarden USD und beschéftigte rund 103.000
Mitarbeiter weltweit.

Den Text dieser Meldung sowie Bilder dazu kénnen Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/230517
herunterladen.

Weitere Informationen (ber die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/tvs _diodes
Leseranfragen bitte an marketing.communications@tdk-electronics.tdk.com

Kontakt fiir Medien

Telefon Mail
. TDK Electronics AG . .
Christoph JEHLE Miinchen, Deutschland +49 89 54020 2441 christoph.jehle@tdk.com
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